Anlage: Studienverlaufsplan:

1.Sem.

Teilmodule

CcpP

Modul
BWL I

Marketing | (insbes. Marktforschung)

Unternehmensfiihrung

Business Engineering

Querschnittsqualifikation

Prozessmanagement

Projektmanagement

Betriebliche Informatik / Datenban-
ken
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SUMME MODUL BWL I

Modul
Technik |

Produktentwicklung

Ergonomie

Energieeffiziente Produktion

Produktion und Logistik

Innovativer Werkstoffeinsatz

Qualitatsmanagement im Betrieb

SUMME MODUL TECHNIK |

AW WIW W W W | ©

Modul
Design |

Design im soziokulturellen Kontext

w

SUMME MODUL DESIGN |

w

Ein groBBes Projekt, das die Schwer-
punkte BWL, Design und Technik
abdeckt (incl. Ringvorlesung)

-
N

2.Sem.

Teilmodule

Pflicht

Modul
,Skills”

Corporate Identity / Layout und
Typografie

Designmanagement

Produktdesign / Designkonzepte

Knowledgemanagement u. Human
Ressources

Spezielle Gebiete der modernen
Physik und ihre Anwendungen

SUMME MODUL SKILLS

Wahl |

Modul

Planung und Gestaltung von Mon-
tagesystemen

Virtuelle Prozessplanung

Rapid Prototyping

CAD - Techniken und Schnittstellen
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TechnikIl' | werkstoffauswahl nach technischen | 3
Kriterien
SUMME MODUL TECHNIK I 10
Design for Prototyping 3
Service Design 3
Wahtll Produktionstechnologien 2
Modul Design und Okologie 2
Design |l | Werkstoffauswahl nach asthetischen| 3
Kriterien
SUMME MODUL DESIGN Il 10
Moderne Methoden der Kapitalbe- 2
Wahl Il ischaffung
Investitionsrechnung 2
MODUL Marketing Il (Absatzpolitik) 3
BWLII Intercultural Management 2
Fiihrung und Innovation 3
SUMME MODUL BWLII 10
3.Sem.
Sc\:wev:/tt_i?;t?]gl](t Auslandssemester 30
4.Sem.
l’lﬂo'?ll—gﬁiijf Masterthesis und Kolloquium 30
Gesamt: 120
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